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	1.光源与光学系统
★1.1配置双光源：光源1为波长在405nm±2nm的单色半导体激光光源；光源2为白色LED复合白光光源
1.2光源寿命：激光器寿命≥30000小时；白色LED灯寿命≥100000小时
▲1.3单套设备集成3套光学系统：1套激光共聚焦光学成像与测量系统；1套聚焦变化光学成像与测量系统；1套白光干涉成像与测量系统
1.4所有光学成像系统均同时具备手动和自动聚焦、自动匹配最佳激光/白光亮度功能
2.分辨率与放大倍率
2.1XY方向成像分辨率：≤150nm@激光共聚焦
▲2.2XY方向显示分辨率：≤0.1nm@激光共聚焦；≤0.1nm@聚焦变化；≤0.1nm@白光干涉
▲2.3Z方向显示分辨率：≤0.1nm@激光共聚焦；≤0.1nm@聚焦变化；≤0.01nm@白光干涉
2.4放大倍率：包含80×～16000×
2.5视场范围：包含20μm～5000μm
3.图像数据采集、测量与图像拼接
3.1所有光学成像系统均可实现自动图像数据采集与测量
3.2所有光学成像系统均可实现自定义区域数据采集与测量
3.3所有光学成像系统均可实现自动图像拼接与测量
3.4所有光学成像系统均可进行表面形貌、表面轮廓测量、台阶高度测量、表面线/面粗糙度测量、表面、投影面积/体积等几何参量的测量
3.5支持利用折射率测量透明薄膜厚度的功能
3.6支持测量前对样品表面基准面/线进行自动校正、摊平
3.7支持图像拼接/缝合界面两侧图像自动对齐校正、平滑修正
3.8支持测量结果以文档、报表或excel表格形式输出
4.测量准确度
4.1 XY方向测量准确性：≤±2%@激光共聚焦；≤±2%@聚焦变化
4.2 Z方向测量准确性：≤0.2+L/100μm@激光共聚焦；≤0.2+L/100μm@聚焦变化；（L为测量长度（单位：μm））
5.测量重复精度
5.1 XY方向重复精度（@激光共聚焦）：≤200nm@10×；≤100nm@20×；≤50nm@50×；
5.2 Z方向重复精度（@激光共聚焦）：≤100nm@10×；≤40nm@20×；≤20nm@50×；
5.3 XY方向重复精度（@聚焦变化）：≤400nm@5×；≤400nm@10×；≤120nm@20×；≤50nm@50×
5.4 Z方向重复精度（@聚焦变化）：≤500nm@5×；≤100nm@10×；≤50nm@20×；≤20nm@50×
5.5 RMS表面粗糙度重复性（@白光干涉）：≤0.01nm
6.感光元件
6.1激光受光元件：光电倍增管（≥16bit）
6.2白光受光元件：CMOS相机（像素≥500万）
7.激光功率与等级
7.1激光输出功率：≤2mW
7.2激光等级：2类激光（参照GB7247.1分类）
8.物镜
▲8.1配备不少于6个不同倍率（5×、10×、20×、50×、100×、150×）物镜，配置不少于6孔的电动物镜转盘；另配置1个10×白光干涉镜头
★8.2物镜数值孔径（NA）：≥0.1@5×；≥0.3@10×；≥0.45@20×；≥0.8@50×；≥0.95@100×；≥0.95@150×
▲8.3物镜工作距离（WD）：≥20mm@5×；≥10mm@10×；≥2mm@20×；≥0.35mm@50×；≥0.35mm@100×；≥0.2mm@150×；10×白光干涉镜头的工作距离≥6mm
9.载物台
9.1配置电动移动载物台，载物台XY方向平移范围≥100mm×100mm
9.2最大承载样品尺寸：≥100mm×100mm
9.3最大承载样品重量：≥0.5kg
10.减震及辅助系统
10.1配置光学减震平台（尺寸：与共聚焦主机相匹配即可）
10.2配置镜头防撞、载物台安全限位等系统提醒
11.3D轮廓测量功能
11.1具备样品表面平面度、3D轮廓测量功能
★11.2通过LED条纹结构光进行面扫描，3D重复测量精度（非接触）≤1μm
▲11.3X、Y方向移动范围：≥200mm*100mm
11.4Z轴方向移动范围：≥50mm
11.5具备3D比较测量功能，支持上下限设置控制
11.6可实现视场范围内多个目标区域的一次性3D成像和测量
▲11.7单张视野范围测量比较速度≤5秒/件，单次自动测量时走步、测量以及计算时间≤10秒
11.8放大倍数可根据需求自动切换，包括低倍模式和高倍模式，高倍需包含100X（或邻近倍数）
▲11.9具备AI建议功能，可针对粗糙度测量结果自动找出不同试样的差异性数据
11.10具备快速导入软件，单次测量建模时间≤10秒，建模数据可重复调用
11.11仪器具备自动生成批量试样测试报告功能，报告结果需至少包含被测试样的合格与不合格测试结果，以及主要测量参数（平面度、轮廓、R角角度等）的最大、最小测量值等数据
11.12 3D建模数据需至少支持一种格式的数据输出；同时支持表面测量数据的CSV格式文件输出
12.配套数据处理系统及相关软件
12.1配置可适用于操控3D共聚焦及轮廓测量的数据处理系统、CPU（性能优于inteli5）核心数≥8核、主频≥3.5GHz；内存容量≥32G、SSD硬盘容量≥1TB、液晶显示屏≥25英寸（分辨率≥1920×1080）及配套键盘鼠标等）
12.2软件：预装共聚焦主机操控软件，包含成像控制、数据采集、几何参量测量、自动图像拼接等功能



